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Leiterplattenlochbilder
Für gerade Einpresskontakte

PCB hole pattern
For straight Press-Fit contacts

HD PFF A

Stiftleiste Buchsenleiste
Plug connector Socket connector

• verzinnt 
∅ 0.8 + 0.04 mm

 tin plated  – 0.02 mm

• vergoldet 
∅ 0.8 + 0.04 mm

 gold plated  + 0.00 mm


